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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

A METHOD OF TEMPERATURE-RISE VERIFICATION OF LOW-VOLTAGE
SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES BY CALCULATION

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards 2
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hers

Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work entalN\and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this prepa abbraies closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accorgda sondifions\determined by
agreement between the two organizations

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters exp as possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technica i{ted, ras representation from all

3) IEC Publications have the form of recommendations for infern : ccepted by IEC National
Commlttees |n that sense. While all reasonable efforts ate\made e technical content of IEC

4) In order to promote international uniformit i i ndertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in ) egional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre iona egional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC itself does not provide 4 i ) ity. Independent certification bodies provide conformity

assessment services and, . E s of conformity. IEC is not responsible for any

6) All users should ensure ftha

7) No liability shall 4
members of its te
other damage of ah

ational Committees for any personal injury, property damage or
her direct or indirect, or for costs (including legal fees) and

expenses arising o [ icafti ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is dra e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab{e for th ion of this publication

9) Attention is to the pgssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

technical committee_may propose the publication of a technical report when it has collected
data of a different kind from that which is normally published as an International Standard, for
example "state of the art".

IEC/TR 60890, which is a technical report, has been prepared by subcommittee 17D: Low-
voltage switchgear and controlgear assemblies, of IEC technical committee 17: Switchgear
and controlgear.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1987 and its
Amendment 1:1995. It constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the last
edition:

— alignment with IEC 61439-1:2011;
— revision of Annex B;

— general editorial review.
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The text of this technical report is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
17D/490/DTR 17D/499/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical report can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

snchanged until
in the data

The committee has decided that the contents of this publication will re
the stability date indicated on the IEC web site under "http://websto
related to the specific publication. At this date, the publication will be

e reconfirmed,
e withdrawn,

e replaced by a revised edition, or

O

e amended.
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INTRODUCTION

In IEC 61439-1, in the series of design verifications, a temperature-rise verification of low-
voltage power switchgear and controlgear assemblies (hereafter called ASSEMBLIES) is
specified. This may be by test, however, alternatives are acceptable in defined circumstances.
Selection of the method used for temperature rise verification is the responsibility of the
original manufacturer. Where applicable this technical report may also be used for
temperature rise verification of similar products in accordance with other standards. The
factors and coefficients, set out in this report have been derived from measurements on
numerous ASSEMBLIES and the method has been verified by comparison with test results.

@%
S
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A METHOD OF TEMPERATURE-RISE VERIFICATION OF LOW-VOLTAGE
SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES BY CALCULATION

1 Scope

This Technical Report specifies a method of temperature-rise verification of low-voltage
switchgear and controlgear ASSEMBLIES by calculation.

of ASSEMBLIES

The method is applicable to enclosed ASSEMBLIES or partitioned sections

The proposed method is intended to determine the
enclosure.

Unless otherwise specified, the ambient air temp
the installation (average value over 24 h) of 3

The following documents N 9 are normatively referenced in this document and

are indispensablg’far i d references, only the edition cited applies. For
undated refere S, the referenced document (including any
amendments) applieg

IEC 61439-1:201 wifchgear and controlgear assemblies — Part 1. General
rules
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE DE VERIFICATION PAR CALCUL DES ECHAUFFEMENTS
POUR LES ENSEMBLES D’APPAREILLAGE A BASSE TENSION

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'I[EC). L'IEC a pour
objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normaligation tans les domaines
de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, '|EC — entre autres acthl 8
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des

public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leut iée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le su1 per. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales; 8 participent
également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec I'Organisation t isation (1SO),

selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les questio L eprésemient, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, éta G € nite

7) Aucune I'IEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

pactisuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

nationaux de I'lEQC dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais

de justice) e epensesndéconlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de
toute autre icati ’ 3u crédit qui lui est accordé.

8) L'attenti6 [ € aférences normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications

9) L’attention & 5 g fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire
I'objet de droits™de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne™pgg avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de I'lEC est [I'élaboration des Normes
internationales. Toutefois, un comité d’études peut proposer la publication d’'un rapport
technique lorsqu’il a réuni des données de nature différente de celles qui sont normalement
publie¢es comme Normes internationales, cela pouvant comprendre, par exemple, des
informations sur I'état de la technique.

L'IlEC/TR 60890, qui est un rapport technique, a été établie par le sous-comité 17D:
Ensembles d'appareillages a basse tension, du comité d'études 17 de I'lEC: Appareillage.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1987 et son
Amendement 1:1995. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a la derniére
édition:

— harmonisation avec I'lEC 61439-1:2011;
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— révision de I’Annexe B;
— revue éditoriale générale.

Le texte de ce rapport technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

17D/490/DTR 17D/499/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de ce rapport technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pag’mudifie\avant [a date de

e reconduite,
e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

O

e amendée.
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INTRODUCTION

L'IEC 61439-1 spécifie, parmi les vérifications de la conception, une vérification des
échauffements des ensembles d'appareillages a basse tension (dénommés ENSEMBLES ci-
aprés). Cela peut étre réalisé par essai; cependant, d’autres méthodes sont admises dans
des circonstances bien définies. Le choix de la méthode utilisée pour la vérification des
échauffements reléve de la responsabilité du constructeur d’origine. Le présent rapport
technique peut le cas échéant étre également utilisé pour la vérification des échauffements de
produits similaires conformes a d’autres normes. Les facteurs et coefficients définis dans le
présent rapport ont été déduits de mesures effectuées sur de nombreux ENSEMBLES et la
méthode a été vérifiée par comparaison avec les résultats d’essai.

@%
S
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METHODE DE VERIFICATION PAR CALCUL DES ECHAUFFEMENTS
POUR LES ENSEMBLES D’APPAREILLAGE A BASSE TENSION

1 Domaine d’application

Ce rapport technique décrit une méthode de vérification par calcul des échauffements pour
les ENSEMBLES d'appareillage a basse tension.

La méthode est applicable aux ENSEMBLES sous enveloppe ou aux sectiofs compartimentées

drification de

NOTE 1 Les matériaux et I'épaisseur des parois habituellement utilisés po

fonte, matériaux isolants et similaires.

La méthode proposée permet de déterminer
I’enveloppe.

dissipées par I'appareillage installé.

Sauf spécification contraire, la température de(l’air ambiant _a Xextérieur de 'ENSEMBLE est la température de Il'air

indiquée pour l'installation (valeur moyenne sut 24 de 35 Si latempérature de I'air ambiant a I'extérieur de
'ENSEMBLE a I'emplacement d)tilisatio xcede 3 émpérature plus élevée est censée étre la
température de I'air ambiant.

Les documents s
partie, dans le prg ont indispensables pour son application. Pour les

s’applique. Pour les références non datées, la derniére

\bles’d'appareillage a basse tension — Partie 1: Régles générales
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